(A;-;l-) E?JlDIIPMENT

Print-Schablone BGA 225 fur Dip- und
Print-Station - Ersa OPR100-S001
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Print-Schablone in der Ausfuhrung BGA 225 fur die Ersa Dip- und Print-Station OPR100. Sie Ubertragt

Lotpaste prazise und reproduzierbar auf die Anschllisse von BGA- und SMD-Bauteilen und dient der
Bauteilvorbereitung beim Rework.

| TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizitat Originalprodukt aﬁb

Artikelzustand Neu

Ausfuhrung TEC
ESD-Ausrustung ESD Létstationen
Gewicht 0.1 kg
Ursprungsland Deutschland

| NORMEN & KONFORMITAT

| BESCHREIBUNG

Die Ersa Print-Schablone BGA 225 ist ein bauteilspezifisches Zubehor fur die Ersa Dip- und Print-
Station OPR100. Das Bauteil wird in die Schablone eingespannt, von unten mit Lotpaste bedruckt,
anschliefend entnommen und mit der Bestuckeinheit platziert. So lassen sich die Anschlisse von
BGA- und SMD-Bauteilen einfach, prazise und reproduzierbar mit Lotpaste versehen.

Technische Daten

Merkmal Wert
Typ Print-Schablone
Ausfuhrung BGA 225
Kompatibles System Ersa Dip- und Print-Station OPR100
Hersteller-Artikelnummer OPR100-S001
EAN 4003008090857
esd.equipment Tel.: +49 212 38340680
Keldersstr. 15 shop@esd-equipment.com
42697 Solingen, Deutschland esd.equipment

USt-1dNr.: DE269659389



